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Wykonawcy bioracy udziat w postepowaniu
ogtoszonym w Biuletynie ZP

w dniu 11.07.2014 r. nr ogtoszenia 150985-2014
i na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl
oraz w siedzibie Zamawiajacego

ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJII ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
w postepowaniu nr ZP 27/WILiS/2014, CRZP 277/002/D/14

Dotyczy: Postepowania na dostawe sprzetu informatycznego i multimedialnego oraz
oprogramowania dla Wydziatu Inzynierii Ladowej i Srodowiska Politechniki Gdanskiej

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pézn. zm.) Zamawiajacy, Politechnika Gdanska Wydziat
Inzynierii Ladowej i Srodowiska informuje, iz wprowadza zmiany do tresci specyfikacji istotnych
warunkéw zamodwienia:

1. W rozdziale II OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA I TERMIN WYKONANIA, w podrozdziale 1.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, w ust. 3.3 Specyfikacja techniczna komputeréw
stacjonarnych, monitoréw, komputeréw przenosnych, tableta, drukarek laserowych, urzadzen
i elementdéw komputeréw oraz oprogramowania, na stronie 11-12 SIWZ

byto:
Ztacza, funkcjonalnodé wewnetrzny gtosnik minimum 2W w obudowie
i wyposazenie B komputera

- minimum 2 x DisplayPort, port D-SUB,
- obstuga minimum 2 monitoréw jednocze$nie
- obstuga minimum 32 GB pamieci

- minimum 4 petno profilowe sloty PCI Express, w tym
minimum dwa x16

- minimum 10 portéw USB, w tym z przodu obudowy:
minimum 4, w tym minimum 2 porty USB 3.0

w tym z tytu obudowy: minimum 6, w tym minimum
2 porty USB 3.0




- minimum 1 port RS-232

- minimum 1 port mikrofonowy i stuchawkowy z przodu
i tytlu obudowy

- minimum 1 port RJ45, karta sieciowa 10/100/1000
Mbit/s z obstugq trybéw WOL i PXE

- kontroler RAID zintegrowany z ptytg

- minimum 4 zacza SATA, w tym minimum 2 ztacza SATA
3.0

- klawiatura i mysz patrz wymagania punkt I11.1.3.4

- obudowa typu miniTower o sumie wymiaréw
bokow nie wiekszej niz 99 cm

- zasilacz o0 mocy dobranej do zaoferowanego
komputera

- obudowa wyposazona w zamek szybkiego
dostepu na bocznym panelu

- zintegrowany plyta gtéwna dedykowany ukiad
sprzetowy stuzacy do tworzenia i zarzadzania
kluczami szyfrowania, stuzacy do szyfrowania
plikow na dysku twardym

- wbudowana na poziome sprzetowym niezalezna od
zainstalowanego systemu operacyjnego technologia
zdalnego zarzadzania i monitorowania komputera
w zakresie : raportowania konfiguracji komputera,
konfiguracji ustawien BIOS, zdalnego przejecia konsoli
tekstowej systemu, przekierowania procesu fadowania
systemu operacyjnego z serwera zarzadzajacego,
sprzetowej zapory ogniowej niedostepnej z poziomu
lokalnego systemu operacyjnego

- informacja o numerze seryjnym oraz numerze nadanym
przez administratora zapisana w BIOS

- czujnik otwarcia obudowy wspdtpracujacy
Z oprogramowaniem zarzqdzajaco-diagnostycznym
dostarczonym przez producenta komputera




Po zmianie winno by¢:

Zfacza, funkcjonalnose
i wyposazenie B

wewnetrzny gtosnik minimum 2W w obudowie
komputera

- minimum 2 x DisplayPort , port D-SUB,

- obstuga minimum 2 monitoréw jednoczes$nie

- obstuga minimum 16 GB pamieci dla IKS, 1, 2, 3, 4
- obstuga minimum 32 GB pamieci dla IKS, 6 i 12

- minimum 4 petno profilowe sloty PCI Express, w tym
minimum dwa x16

- minimum 10 portéw USB, w tym z przodu obudowy:
minimum 4, w tym minimum 2 porty USB 3.0

w tym z tytu obudowy: minimum 6, w tym minimum
2 porty USB 3.0

- minimum 1 port RS-232

- minimum 1 port mikrofonowy i stuchawkowy z przodu
i tytu obudowy

- minimum 1 port RJ45, karta sieciowa 10/100/1000
Mbit/s z obstugg trybow WOL i PXE

- kontroler RAID zintegrowany z ptytg

- minimum 4 ztacza SATA, w tym minimum 2 zlgcza SATA
3.0

- klawiatura i mysz patrz wymagania punkt I11.1.3.4

- obudowa typu miniTower o sumie wymiaréw
bokdow nie wiekszej niz 99 cm

- zasilacz o mocy dobranej do zaoferowanego
komputera

- obudowa wyposazona w zamek szybkiego
dostepu na bocznym panelu

- zintegrowany plytq gidowna dedykowany ukiad
sprzetowy stuzacy do tworzenia i zarzadzania
kluczami szyfrowania, stuzacy do szyfrowania
plikdw na dysku twardym

- wbudowana na poziome sprzetowym niezalezna od

3



zainstalowanego systemu operacyjnego technologia
zdalnego zarzadzania i monitorowania komputera

w zakresie : raportowania konfiguracji komputera,
konfiguracji ustawien BIOS, zdalnego przejecia konsoli
tekstowej systemu, przekierowania procesu tadowania
systemu operacyjnego z serwera zarzadzajacego,
sprzgtowej zapory ogniowej niedostepnej z poziomu
lokalnego systemu operacyjnego

- informacja o numerze seryjnym oraz numerze nadanym
przez administratora zapisana w BIOS

- czujnik otwarcia obudowy wspétpracujacy
Z oprogramowaniem zarzadzajaco-diagnostycznym
dostarczonym przez producenta komputera

Wprowadzone zmiany maja moc wiazaca i stanowiq integralng cze$é SIWZ.

W zwiazku z wprowadzeniem zmian Zamawiajacy nie przediuza terminu skiadania

ofert.
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